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for possivel garantir a sobreposicdo das superficies dos espécimes e da placa,
completamente. .

Ap6s a secagem parcial do esmalte de unha, foi colocada uma porcdo de,
aproximadamente, 4 mm de resina composta fotopolimerizavel sobre a superficie que ficou

sem contato com a placa (Figura 8).

Figura 8: Amostras coladas na primeira placa com esmalte de unha e posterior aplicagdo
de resina fotopolimerizdve sobre a superficie livre.

Em uma segunda placa de acrilico foi aplicada uma fina camada de adesivo a
base de etil-cianoacrilato (SuperBonder®, Henkel Loctite) nas posicdes previamente
marcadas e coincidentes com as da primeira placa. Esta segunda placa foi colocada com
leve press@o sobre as esferas de resina, até que as amostras mais altas tocassem a mesma.
Apos a confirmagdo do paralelismo entre as placas, a resina foi polimerizada com um
aparelho fotopolimerizador de luz halégena, com filtro permissivo para o intervalo entre
380 nm e 530 nm (Demetron optilux 501), através da placa (Figura 9).

Apos a polimerizagdo completa de cada amostra, com intensidade luminosa de
500 mW/cm? por 60 s, as placas foram afastadas, descolando-se as amostras da primeira
placa, que vieram aderidas a segunda, porque a ades3o promovida pelo esmalte de unhas €
mais fraca que a adesdo da resina em associagdo com a cola SuperBonder”. Logo apos, as

placas com as amostras voltaram para a imersio em agua deionizada.
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O sistema de entrega deste prototipo foi composto de uma fibra optica com

diametro de 600 um, acoplada a uma pega de mao (Figura 10).

Figura 10: Laser de diodo A= 960 nm com fibra optica acoplada.

Os principios de condugdo optica por fibra encontram-se no ANEXO A. O
regime de operagdo deste laser de diodo de alta poténcia é chamado de quasi-continuo
(qew). Este ciclo foi estabelecido pelo gerador de sinal elétrico Wavetech (Wavetech, WA,
USA), o qual pode alterar a freqiiéncia, a duragio de pulso e a poténcia do equipamento.
No exemplo da Figura 11, o laser operou com ciclo util de 10 %, o que significa que o

diodo fica higado durante 10% do tempo. Neste intervalo, ele emite um pulso laser de

amplitude constante.

10% 90%

P=56W I

tempo

Figura 11: Regime de operagdo qcw do laser de diodo de alta poténcia.

Foi utilizada uma fonte Opto Power (Spectra-Physics Semiconductor Lasers,
Mountain View, CA, USA) para fornecer energia ao laser de diodo e durante todo o

funcionamento do equipamento, os pulsos foram monitorados com um osciloscopio digital
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